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产品详情

大功率1w至3w黄光灯珠使用建议

为了更好发挥led产品的性能，保障客户使用过程中少出故障，特提出以下安装使用建议，仅供
参考,大功率led产品及器件在应用过程中散热静电防护焊接对其特性有着很大影响，需要引起应
用端客户的高度重视。

一、散热

由于目前半导体发光二极管晶片技术的限制，led的光电转换效率还有待提高，尤其是大功率led
，因其功率较高，大约有60%以上的电能将变成热能释放（随着半导体技术的发展，光电转换效
率会逐渐提高）,这就要求终端客户在应用大功率led产品的时候，要做好散热工作，以确保大功
率led产品正常工作。

根据产品特性及长期老化试验数据经验提出有关散热方面的建议，仅供参考！

1．散热片要求：

外型与材质：如果成品密封要求不高，可与外界空气环境直接发生对流，建议采用带鳍片的铝材
或铜材散热片。

2．有效散热表面积：

对于1w大功率led白光（其他颜色基本相同）我司推荐散热片有效散热表面积总和≥50-60平方厘
米。对于3w产品推荐散热片有效散热表面积总和≥150平方厘米，更高功率视情况和试验结果增
加，尽量保证散热片温度不超过60℃。



3．连接方法：

大功率led基板与散热片连接时请保证两接触面平整，接触良好，为加强两接触面的结合程度，
建议在led基板底部或散热片表面涂敷一层导热硅脂（导热硅脂导热系数≥3.0w/m.k），导热硅脂
要求涂敷均匀、适量再用螺丝压合固定。

二、静电防护：

led属半导体器件，对静电较为敏感，尤其对于白、绿、蓝、紫色led要做好预防静电产生和消除
静电工作。

1．静电的产生：

① 摩擦：在日常生活中，任何两个不同材质的物体接触后再分离，即可产生静电，而产生静电
的最常见的方法，就是摩擦生电。材料的绝缘性越好，越容易摩擦生电。另外，任何两种不同物
质的物体接触后再分离，也能产生静电.

② 感应：针对导电材料而言，因电子能在它的表面自由流动，如将其置于一电场中，由于同性
相斥，异性相吸，正负离子就会转移，在其表面就会产生电荷。

③ 传导：针对导电材料而言，因电子能在它的表面自由流动，如与带电物体接]触，将发生电荷
转移。

2. 静电对led的危害：

① 因瞬间的电场或电流产生的热，使led局部受伤，表现为漏电流迅速增加，仍能工作，但亮度
降低（白光将会变色），寿命受损。

② 因电场或电流破坏led的绝缘层，使器件无法工作（完全破坏），表现为死灯。

3.静电防护及消除措施：

对于整个工序（生产,测试、包装等）所有与led直接接触的员工都要做好防止和消除静电措施，
主要有：  1、车间铺设防静电地板并做好接地。 
2、工作台为防静电工作台，生产机台接地良好。 
3、操作员穿防静电服、带防静电手环、手套或脚环。 
4、应用离子风机，焊接电烙铁做好接地措施。  5、包装采用防静电材料。

三、焊接：

焊接时请注意选择恒温烙铁，焊接温度为260℃，烙铁与led焊盘一次接触的时间不要超过3s（焊
接时注意电烙铁一定要接地，操作人员要佩带静电手环或吹离子风机）

四、驱动电路：

因大功率led遵循二极管的伏安特性曲线，如果驱动电压浮动则相应的驱动电流漂移很大，容易
损害灯珠，因此建议客户使用较稳定的恒流驱动电源或ic，而不要采用恒压驱动电源或ic.  本发



明涉及一种应用空气对流仓的led灯的散热方法，特征是：在led灯壳体内的电路板、电源和恒流
源周围设置由散热板和散热板、散热板和壳体构成的空气流动仓和空气流通道，在散热板上设置
空气流通孔，在壳体上设置配套的空气进、出孔，在空气流动仓内和周边设置散热板和散热片组
成的散热结构，冷空气流可以随时进入壳体内，电路板、电源和恒流源工作时产生的热量被随时
进入壳体内的冷空气流流经空气流动仓和空气流通道，经过与散热板和散热片的冷热交换后将热
量带出壳体外，达到散热的目的；空气流动仓，能够带走25％的壳体内热量，消除了led灯在发
光时热量的积累效应，有效的解决了大功率led灯散热难，成本高和不通用的问题。  很久以来
，显示应用一直是led的主要诉求，对于led的散热性要求不甚高的情况下，led多利用传统树脂基
板进行封装。  2000年以后，随led高辉度化与高效率化技术发展，再加上蓝光led发光效率大幅
改善，与led制造成本持续下滑，让led应用范围、及有意愿采用led的产业范围不断扩增，包括液
晶、家电、汽车等业者，也开始积极考虑应用led的可能性，例如消费性产品业者对于高功率led
的期待是，能达到省电、高辉度、长使用寿命、高色再现性，这代表着达到高散热性能力，是高
功率led封装基板不可欠缺的条件。  此外，液晶面板业者面临欧盟rohs规范，需正视将冷阴极
灯管全面无水银化的环保压力，造成市场对于高功率led的需求更加急迫。 
led封装除了保护内部led芯片外，还兼具led芯片与外部作电气连接、散热等功能。
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